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深圳市科技创新委员会关于甄选“第十八届中国人才交流大会-校企合作大会”参会企业的预通知

各企业：

　　第十八届中国国际人才交流大会将于2020年4月14至15日在深圳举行，作为2020年人才交流大会的一个重要板块，深圳市科技创新委将联合“教育部国家示范性软件学院联盟”共

同举办“第五届中国IT产业校企合作大会”，旨在促进高校与深圳高科技产业的产学研合作，提升在5G、人工智能、信息安全、金融科技、生命信息等高科技领域的核心竞争力。届时

将有近百所国内高校（院校名单详见附件一）参会，参会学院涵盖软件工程、计算机数据科学、网络空间安全、人工智能及机器人等领域。重点就人才培养、技术攻关、实验室共建等

方面洽谈对接。

　　现我委将在全市组织近百家信息技术代表企业参会，并选出20家特色企业现场路演宣讲。将重点支持深圳软件百强企业、技术攻关重点项目或组建重点实验室企业、技术研究中心

企业及国高企业。本次校企合作大会将为参会企业提供面对近百所大学高效务实的合作机会，请确定参会的企业于2月8日前填写报名回执，并按照要求加附相关资质证明发至我中心指

定邮箱szitren@szsoftwarepark.com。联系人：杨小姐、马小姐86169968、86169433.

　　附件：

　　1.《2020年中国IT产业校企合作大会联盟院校名单》

　　2.报名回执

　　深圳市科技创新委员会

　　2020年1月17日

附件下载

附件1：《2020年中国IT产业校企合作大会联盟院校名单》

附件2：报名回执
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